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FICHA TÉCNICA (TDS)

Devcon HV Tile Adhesive

Fabricante Devcon Categoría Epoxy

Carga/Filler - Estado En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Compuesto adhesivo de alta resistencia diseñado para unir baldosas de cerámica

a superficies verticales, curvas y en altura, y reparar superficies de baldosas de

cerámica. Uso previsto: Unión de baldosas de cerámica a superficies verticales,

curvas y en altura. Características del producto: Adhesivo que no se deforma y

que soportará 4 lbs. por pie cuadrado mientras cura. Rellena huecos y juntas en

trituradoras antes de verter compuestos de respaldo. Excelente adherencia a

metal, cerámica y concreto. Fácil de usar, fórmula 1:1. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Alta resistencia 

Buena adhesión 

- 

- 

-

- 

Usos Materiales de reparación 

Unión 

Adhesivo 

- 

- 

- 

-

-

- 

Apariencia Gris - - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Volumen específico 0.686 cm³/g - - 

Contenido de sólidos 100 % - - 

Densidad 1.40 g/cm³ - - 

Contracción de moldeo 0.10 % - ASTM D2566 

Dureza Durometro 81 - ASTM D2240 

Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistencia a la

temperatura

93 °C 199.4 °F - 

Adhesión por

cizallamiento a la

tracción

12.6 MPa 1827.48

psi 

ASTM

D1002 

Componentes

termoendurecibles Relación de mezcla por peso:

1.1 Relación de mezcla por

capacidad: 1.0 

Relación de mezcla por peso:

1.0 Relación de mezcla por

capacidad: 1.0 

- 

- 

- 

-

-

- 

Vida útil en pote 35 min - - 

Desconocido - - 

Tiempo de curado 8.0 hr - - 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

ASTM D638 
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Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 5520 MPa 800609.76 psi 

Resistencia a la flexión 37.2 MPa 5395.41 psi ASTM D790 

Resistencia a la compresión 81.4 MPa 11806.09 psi ASTM D695 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

CLTE 2.5E-5 cm/cm/°C - ASTM D696 

Conductividad térmica 0.52 W/m/K - ASTM C177 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Rigidez dieléctrica 13 kV/mm - ASTM D149 

Constante dieléctrica 45.0 - ASTM D150 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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